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DESCRIPCION
Placa de impresion por huecograbado y método para producir placa de impresién por huecograbado
Campo técnico

La presente invencion se relaciona con una placa de impresion por huecograbado y un método de fabricacion de una
placa de impresion por huecograbado, que son capaces de aumentar un rango de densidad en comparacion con un
caso convencional para permitir ajustes de tonos finos.

Antecedentes de la técnica

Las celdas de placas en huecograbado se forman mediante un método que involucra un proceso de huecograbado o
un método que involucra la aplicacién, exposicion, desarrollo, y grabado de pelicula fotosensible (proceso de grabado).
En el método de formacion de celdas mediante el proceso de huecograbado, cada una de las celdas se forma en una
forma de piramide cuadrangular, y por tanto la tinta se transfiere satisfactoriamente en una parte resaltada. En el
proceso de grabado, cada una de las celdas se forma como una depresién que tiene una forma de plato poco profunda,
y por tanto la tinta puede obstruirse en las celdas en una parte resaltada donde las celdas son extremadamente
pequefias. Por esta razdn, el proceso de grabado es inferior al proceso de huecograbado en términos de la
transferencia de tinta. Sin embargo, en el proceso de grabado, las celdas se forman de tal manera que permiten el
flujo de tinta en las intersecciones de lineas de pantalla en la parte mas oscura, y por tanto el proceso de grabado
tiene ventajas ya que la tinta se puede transferir de manera fiable en las intersecciones y cada caracter tiene un
contorno sin dentado. Adicionalmente, las celdas en la parte mas oscura también son poco profundas, y por tanto el
proceso de grabado es adecuado para la impresidn que usa tinta basada en agua.

Para resolver el problema de transferencia de tinta insatisfactoria o similar, el Solicitante de la presente invencion ha
propuesto una placa de impresién por huecograbado fabricada con base en la informacion de impresién obtenida al
superponer la informacion de pantalla FM, la cual se obtiene a través del apantallado de FM de informacién antes de
la fabricacion de la placa que corresponde a una regidn que oscila desde la parte resaltada hasta la parte oscura, y la
informacién de pantalla AM, la cual se obtiene a través del apantallado de AM de la informacion antes de la fabricacion
de la placa que corresponde a una region de la parte oscura o una region que oscila desde una porcion de la parte de
medio tono, la cual esta cerca de la parte oscura, a la parte oscura, y se muestra como lineas de pantalla de una
pantalla AM en la parte mas oscura, en la cual la pantalla FM se genera en una regidon que oscila desde la parte
resaltada hasta la parte de medio todo y las celdas mas pequefias de la misma estan restringidas para tener un tamafo
requerido para permitir la transferencia de tinta satisfactoria, y en la cual la pantalla AM formada en la matriz se genera
gradualmente en una region desde la parte de medio tono y ocupa completamente una regién de la parte oscura
(Documento de Patente 1).

En los ultimos afios, se ha demandado ademas la impresion de mayor resolucion, y junto con esta demanda, hay otra
demanda de un aumento adicional en el rango de densidad para realizar ajustes de tonos finos.

Documentos de técnica anterior
Documentos de patente
Documento de Patente 1: JP 2004-243609 A

El documento US 2003/01234 divulga un proceso de huecograbado por medio de una forma por huecograbado
borrable y reutilizable a partir de una forma en blanco por huecograbado con una pantalla base la cual esta disefiada
al menos para la cantidad maxima de tinta que va a ser transferida. Las depresiones de la pantalla base de la forma
en blanco por huecograbado se llenan uniformemente con una sustancia licuable por medio de un dispositivo aplicador
y el material se elimina entonces de las depresiones en conformidad con la imagen prevista por medio de energia
térmica aplicada mediante un dispositivo de transferencia de punto de imagen. La forma de impresién se entinta luego
por medio de un sistema de entintado y, finalmente, se regenera después del proceso de impresion para producir una
forma en blanco por huecograbado, en donde las depresiones de la pantalla base se llenan de nuevo de una manera
uniforme.

White Paper "XM (Cross-Modulated Screen Technology", White paper Agfa, XX, XX, 25 de agosto de 2003, paginas
1-6, XP002287461 divulga Tecnologia de Pantalla XM con el objetivo de aumentar la calidad de impresién en un flujo
de trabajo de ordenador a placa (CtP).

El documento EP1560416 divulga un método de impresion en huecograbado y un item impreso en huecograbado bajo
la aplicacién de celdas de pantalla AM y celdas de pantalla FM. Las celdas que corresponden a las letras y las
imagenes de rotulacion que requieren una concentracion de tinta oscura y similares estan formadas por la pantalla AM
y las celdas que corresponden a la imagen fotografica y algunas lineas finas expresadas por la gradacion estan
formadas por la pantalla AM.
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El documento JP2004291282 divulga un método de impresion en huecograbado para realizar impresién superpuesta
en varios colores mediante el uso de varios rodillos de impresion, una celda para un rodillo de impresién por
huecograbado para imprimir en tinta japonesa o color blanco necesario para la concentracion de tinta gruesa se forma
en la pantalla AM, mientras que una celda para el rodillo de impresién por huecograbado para imprimir en azul indigo,
rojo, amarillo o similar aparte de tinta japonesa y color blanco se forma en la pantalla FM.

El documento JP2006086785 divulga un proceso para obtener una imagen de medio tono que supone una buena
calidad de imagen en toda la region que oscila desde una seccién de alta intensidad a una seccion de baja intensidad
en una imagen original.

El documento JPH1130853 divulga una placa de impresion por huecograbado y lamina de impresion relacionada con
la expresion de tono fino en una parte resaltada al cambiar el numero de linea de pantalla de una celda formada en la
superficie de una placa de impresién de tal manera que pueda ser intermitentemente mas grande y mas grande con
el cambio de gradacion de densidad desde la parte de sombra hasta la parte resaltada.

El documento JP2000301686 divulga un dispositivo integrador de volimenes de celdas de una placa de prensa de
huecograbado la cual permite la consecucion de la cantidad total de volimenes de celdas formados en la totalidad de
una cara de placa.

Resumen de la invencion
Problema que va a ser resuelto por la invencion

El inventor de la presente invencion ha hecho extensos estudios y finalmente encontré que el rango de densidad se
puede aumentar ademas y por lo tanto se pueden realizar ajustes de tonos finos al combinar las celdas de pantalla
FM con las celdas de pantalla AM y variando las profundidades de las mismas. De este modo, se ha alcanzado la
presente invencion.

La presente invencidon se ha hecho en vista del problema mencionado anteriormente inherente a la tecnologia
convencional, y por lo tanto es un objetivo de la misma proporcionar una placa de impresién por huecograbado y un
método de fabricacion de una placa de impresion por huecograbado, que son capaces de aumentar un rango de
densidad en comparacién con el caso convencional para permitir la supresion de muaré asi como para lograr una
gradacion rica y permitir ajustes de tonos finos.

Medios para resolver el problema

Con el fin de resolver el problema mencionado anteriormente, la placa de impresién por huecograbado de acuerdo
con la presente invencion es una placa de impresion por huecograbado de acuerdo con la reivindicacion 1.

Adicionalmente, se prefiere el de las celdas de pantalla FM y las celdas de pantalla AM las cuales son diferentes en
profundidad, las celdas menos profundas son subceldas y las celdas mas profundas son celdas principales. Es decir,
las celdas de pantalla FM pueden ser las subceldas las cuales son mas pequefas en profundidad, y las celdas de
pantalla AM pueden ser las celdas principales las cuales son mas grandes en profundidad. Alternativamente, las celdas
de pantalla AM pueden ser las subceldas las cuales son mas pequefias en profundidad, y las celdas de pantalla FM
pueden ser las celdas principales las cuales son mas grandes en profundidad.

Adicionalmente, se prefiere que un area superficial de cada una de las celdas principales sea mayor que un area
superficial de cada una de las subceldas. Es decir, se prefiere que las celdas principales sean mas grandes en
profundidad y area superficial, y las subceldas sean mas pequefias en profundidad y area superficial, por lo cual se
puede aumentar el rango de densidad.

Se prefiere que las celdas de pantalla FM correspondan a las subceldas, y las celdas de pantalla AM correspondan a
las celdas principales.

Adicionalmente, se prefiere que cada una de las celdas de pantalla FM tenga una profundidad de 2 ym a 10 ym, y
cada una de las celdas de pantalla AM tenga una profundidad de 11 um a 30 pm.

El método de fabricaciéon de una placa de impresién por huecograbado de acuerdo con la presente invencién es un
método de fabricacion de una placa de impresién por huecograbado de acuerdo con la reivindicacion 5.

Se prefiere el de las celdas de pantalla FM y las celdas de pantalla AM las cuales son diferentes en profundidad, las
celdas menos profundas son subceldas, y las celdas mas profundas son celdas principales. Es decir, las celdas de
pantalla FM pueden ser las subceldas las cuales son mas pequefias en profundidad, y las celdas de pantalla AM
pueden ser las celdas principales las cuales son mas grandes en profundidad. Alternativamente, las celdas de pantalla
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AM pueden ser las subceldas las cuales son mas pequefias en profundidad, y las celdas de pantalla FM pueden ser
las celdas principales las cuales son mas grandes en profundidad.

Adicionalmente, se prefiere que las celdas principales sean mas grandes en area superficial que las subceldas.

Se prefiere que las celdas de pantalla FM correspondan a las subceldas, y las celdas de pantalla AM correspondan a
las celdas principales.

Se prefiere que el método de fabricacién de una placa de impresion por huecograbado incluya ademas: una etapa de
formacién de subcelda para formar las subceldas a través de aplicacién de protector, exposicion, desarrollo, corrosion,
y eliminacion del protector; y una etapa de formacion de celda principal para formar las celdas principales a través de
aplicacion de protector, exposicion, desarrollo, corrosion, y eliminacion del protector.

La etapa de formacion de subcelda puede preceder a la etapa de formacidn de celda principal, o alternativamente, la
etapa de formacién de celda principal puede preceder a la etapa de formacion de subcelda. Sin embargo, desde el
punto de vista de aptitud para ser trabajada, se prefiere que la etapa de formacion de subcelda preceda a la etapa de
formacion de celda principal.

Adicionalmente, se prefiere que cada una de las celdas de pantalla FM tenga una profundidad de 2 pm a 10 pm, y
cada una de las celdas de pantalla AM tenga una profundidad de 11 ypm a 30 ym.

Adicionalmente, se prefiere que se proporcione una capa de pelicula de refuerzo a las celdas, y que la capa de
recubrimiento de refuerzo sea una capa DLC, una capa revestida en cromo, o una pelicula de diéxido de silicio.

Se obtiene un producto a través de la impresion con uso de la placa en huecograbado mencionada anteriormente.
Efecto de la invencion

La presente invencién tiene un efecto significativo ya que es posible proporcionar una placa de impresion por
huecograbado y un método de fabricacion de una placa de impresién por huecograbado, que son capaces de aumentar
un rango de densidad en comparacion con el caso convencional para permitir la supresién de muaré asi como para
lograr una gradacion rica y habilitar ajustes de tonos finos.

Breve descripcion de los dibujos

La figura 1 es una micrografia electrénica que muestra una superficie de placa que incluye celdas de pantalla AM en
la relacion de 10% y celdas de pantalla FM en la relacion de 1 %.

La figura 2 es una micrografia electrénica que muestra una superficie de placa que incluye celdas de pantalla AM en
la relacion de 10% y celdas de pantalla FM en la relacion de 10 %.

La figura 3 es una micrografia electrénica que muestra una superficie de placa que incluye celdas de pantalla AM en
la relacion de 20% y celdas de pantalla FM en la relacién de 10 %.

La figura 4 es un conjunto de micrografias de interferencia 6ptica que muestra superficies de placa de una placa en
huecograbado del ejemplo 4.

La figura 5 es una fotografia que muestra un estado de impresion realizada sobre una superficie de cartéon corrugado
con uso de la placa en huecograbado del ejemplo 4.

La figura 6 es una micrografia electrénica que muestra una superficie de placa que incluye celdas de pantalla AM en
la relacion de 0% y celdas de pantalla FM en la relacion de 1%.

La figura 7 es una micrografia electrénica que muestra una superficie de placa que incluye celdas de pantalla AM en
la relacion de 0% y celdas de pantalla FM en la relacion de 10%.

La figura 8 es un conjunto de micrografias de interferencia 6ptica que muestra superficies de placa de una placa en
huecograbado del ejemplo comparativo 3.

La figura 9 es una fotografia que muestra un estado de impresion realizada sobre una superficie de cartén corrugado
con uso de la placa en huecograbado del ejemplo comparativo 3.

Mejores modos para llevar a cabo la invencion
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Realizaciones de la presente invencion se describen a continuacion. Esas realizaciones se describen como ejemplos,
y por lo tanto se entiende que pueden hacerse diversas modificaciones a las mismas sin apartarse del alcance técnico
de la presente invencién.

La placa de impresién por huecograbado de acuerdo con la presente invencidon es una placa de impresion por
huecograbado que incluye celdas de pantalla FM y celdas de pantalla AM las cuales se forman simultdneamente en
una superficie de placa de la misma, en la cual las celdas de pantalla FM y las celdas de pantalla AM son diferentes
en profundidad.

De este modo, las celdas de pantalla FM y las celdas de pantalla AM se combinan entre si a diferentes profundidades
de tal manera que se aumente el rango de densidad en comparacién con el caso convencional. Como un resultado,
se puede lograr una gradacion rica y se pueden realizar ajustes de tonos finos. En el caso convencional, las celdas de
pantalla AM se han formado en una escala de grises de 10%, 20%, 30%... 100%, pero un ajuste delicado para una
escala de grises de, por ejemplo, 19% ha sido dificil. Sin embargo, en la presente invencion, las celdas de pantalla FM
y las celdas de pantalla AM no se combinan simplemente entre si sino que se combinan a diferentes profundidades.
Como un resultado, se pueden realizar ajustes de tonos finos los cuales convencionalmente han sido dificiles.

En el caso convencional, ha habido un problema ya que el muaré puede ocurrir en la pantalla AM. En la presente
invencion, se puede suprimir el muaré. Adicionalmente, en el caso convencional, se han dispuesto celdas pequefas
aleatoriamente en la pantalla FM, y por tanto es probable que los puntos estén dispersos particularmente en una parte
resaltada y surge un problema en estabilizacion de calidad. En la presente invencion, la pantalla AM se combina, y
por tanto se pueden resolver tales problemas inherentes a la pantalla FM.

Adicionalmente, el volumen total de las celdas se puede reducir, y por tanto se puede reducir una cantidad de tinta.
Como un resultado, se puede reducir una cantidad de uso de compuestos organicos volatiles (VOC) y una cantidad
de emisiones de CO2. Adicionalmente, hay una ventaja ya que el muaré se puede suprimir en el momento de impresion.

Se prefiere que, de las celdas las cuales son diferentes en profundidad, las celdas menos profundas correspondan a
subceldas y las celdas mas profundas correspondan a celdas principales, y que las celdas principales sean mas
grandes en area superficial que las subceldas. Se prefiere que las celdas de pantalla FM correspondan a las subceldas
y las celdas de pantalla AM correspondan a las celdas principales.

Adicionalmente, se prefiere que cada una de las celdas de pantalla FM tenga una profundidad de 2 ym a 10 ym, y
cada una de las celdas de pantalla AM tenga una profundidad de 11 uym a 30 pm.

Se prefiere que la placa de impresién por huecograbado de acuerdo con la presente invencién incluya un material
base de placa, una capa de formacién de celda proporcionada sobre el material base de placa, y una capa de
recubrimiento de refuerzo proporcionada de tal manera que recubra una superficie de la capa de formacién de celda.
Adicionalmente, la placa de impresion por huecograbado de acuerdo con la presente invencidon puede ser una
cualquiera de una placa plana y una placa cilindrica.

Se prefiere que la capa de formacion de celda sea una capa revestida en cobre, y la capa de revestimiento de refuerzo
sea una capa DLC, una capa revestida en cromo, o una pelicula de diéxido de silicio.

El método para fabricar una placa de impresién por huecograbado de acuerdo con la presente invencion es un método
para fabricar una placa de impresion por huecograbado que incluye celdas de pantalla FM y celdas de pantalla AM las
cuales se forman simultaneamente en una superficie de placa de la misma, incluyendo el método formar las celdas de
pantalla FM y celdas de pantalla AM a diferentes profundidades.

Se prefiere que, de las celdas las cuales son diferentes en profundidad, las celdas menos profundas correspondan a
subceldas y las celdas mas profundas correspondan a celdas principales, y que las celdas principales sean mas
grandes en area superficial que las subceldas. Es decir, las celdas de pantalla FM pueden ajustarse como las
subceldas las cuales son mas pequefias en profundidad, y las celdas de pantalla AM pueden ajustarse como las celdas
principales las cuales son mas grandes en profundidad. Alternativamente, las celdas de pantalla AM se pueden ajustar
como las subceldas las cuales son mas pequefas en profundidad, y las celdas de pantalla FM pueden ajustarse como
las celdas principales las cuales son mas grandes en profundidad.

Adicionalmente, se prefiere que las celdas principales sean mas grandes en area superficial que las subceldas.

Se prefiere que las celdas de pantalla FM correspondan a las subceldas, y las celdas de pantalla AM correspondan a
las celdas principales.

Se prefiere que el método para fabricar una placa de impresion por huecograbado incluya ademas: una etapa de
formacion de subcelda para formar las subceldas a través de aplicacion de protector, exposicion, desarrollo, corrosion,
y eliminacioén del protector; y una etapa de formacién de celda principal para formar las celdas principales a través de
aplicacion de protector, exposicion, desarrollo, corrosion, y eliminacién del protector.
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La etapa de formacién de celda principal puede llevarse a cabo después de la etapa de formacién de subcelda, o
alternativamente, la etapa de formacién de subcelda puede llevarse a cabo después de la etapa de formacion de celda
principal. Sin embargo, desde el punto de vista de aptitud para ser trabajada, la etapa principal de formacién de celda
se lleva a cabo preferiblemente después de la etapa de formacion de subcelda.

Adicionalmente, se prefiere que cada una de las celdas de pantalla FM tenga una profundidad de 2 ym a 10 ym, y
cada una de las celdas de pantalla AM tenga una profundidad de 11 um a 30 pm.

Ejemplos

La presente invencion se describe a continuacion con detalle adicional a modo de ejemplos. Sin embargo, es
innecesario decir que esos ejemplos se dan por un propdsito ilustrativo y no deben interpretarse como una limitacion.

(Ejemplo 1)

La elaboracion de placas con laser se realizé con uso de un aparato de elaboracion de placas en huecograbado con
laser fabricado por THINK LABORATORY Co., Ltd. (nombre de producto: sistema de elaboracion de placas en
huecograbado con laser totalmente automatico FX80) para fabricar una placa en huecograbado en la cual las celdas
de pantalla FM formadas en la relacion de 1% y a la profundidad de 3 pm se ajustaron como subceldas, y las celdas
de pantalla AM formadas en la relacion de 10% y a la profundidad de 15 pm se ajustaron como celdas principales. Las
celdas principales y las subceldas se alinearon posicionalmente en el momento de exposicién. La figura 1 muestra
una superficie de placa de la placa en huecograbado de este modo fabricada. En la superficie de placa de la figura 1,
las celdas que tienen un tamafio mas grande son las celdas de pantalla AM, y las celdas que tienen un tamafio mas
pequefo son las celdas de pantalla FM. Cuando se realizé la impresidn con uso de la placa en huecograbado de este
modo fabricada, el producto impreso exhibié valores de tono ligeramente mas altos que en un caso de uso de una
placa que incluye solo celdas de pantalla AM en la relacion de 10%, y se aumentd el rango de gradaciéon. No se
observé muaré.

(Ejemplo 2)

De manera similar al ejemplo 1, se fabricé una placa en huecograbado, en la cual las celdas de pantalla FM formadas
en la relacién de 10% y a la profundidad de 3 pm se ajustaron como subceldas, y las celdas de pantalla AM formadas
en la relacién de 10% y a la profundidad de 15 um se ajustaron como celdas principales. La figura 2 muestra una
superficie de placa de la placa en huecograbado de este modo fabricada. En la superficie de placa de la figura 2, las
celdas que tienen un tamafio mas grande son las celdas de pantalla AM, y las celdas que tienen un tamafio mas
pequefio son las celdas de pantalla FM. Cuando se realiz6 la impresién con uso de la placa en huecograbado de este
modo fabricada, el producto impreso exhibié valores de tono ligeramente mas altos que en el caso de uso de la placa
en huecograbado de ejemplo 1, y se aumenté el rango de gradacion. No se observo muaré.

(Ejemplo 3)

De manera similar al ejemplo 1, se fabricé una placa en huecograbado, en la cual las celdas de pantalla FM formadas
en la relacion de 10% y a la profundidad de 3 pym se ajustaron como subceldas, y las celdas de pantalla AM formadas
en la relacién de 20% y a la profundidad de 15 ym se ajustaron como celdas principales. La figura 3 muestra una
superficie de placa de la placa en huecograbado de este modo fabricada. En la superficie de placa de la figura 3, las
celdas que tienen un tamafio mas grande son las celdas de pantalla AM, y las celdas que tienen un tamafio mas
pequefo son las celdas de pantalla FM. Cuando se realizé la impresion con uso de la placa en huecograbado de este
modo fabricada, el producto impreso exhibid valores de tono ligeramente mas altos que en un caso de uso de una
placa que incluye solo celdas de pantalla AM en la relacion de 20%, y se aumenté el rango de gradacion. No se
observo muaré.

(Ejemplo 4)

La elaboracion de placas con laser se realizé con uso del aparato de elaboracion de placas en huecograbado con
laser fabricado por THINK LABORATORY Co., Ltd. (nombre de producto: sistema de elaboracion de placas en
huecograbado con laser totalmente automatico FX80) para fabricar una placa en huecograbado que incluye 3% de
puntos, 5% de puntos, 10% de puntos, 20% puntos, 30% puntos, 40% puntos, 50% puntos, 60% puntos, 70% puntos,
80% puntos, 90% puntos, y 100% puntos al combinar subceldas que corresponden a celdas de pantalla FM formadas
a una profundidad de 4 um con celdas principales que corresponden a celdas de pantalla AM formadas a una
profundidad de 20 um. En este momento, las celdas de pantalla FM se usaron para el 3% de puntos, el 5% de puntos,
el 10% de puntos, el 20% de puntos, el 30% de puntos, y el 40% de puntos, y las celdas de pantalla FM y las celdas
de pantalla AM se usaron para el 50% de puntos, el 60% de puntos, el 70% de puntos, el 80% de puntos, el 90% de
puntos, y el 100% de puntos. El nimero de lineas de las celdas de pantalla AM por pulgada fue 175. La figura 4 es un
conjunto de micrografias de interferencia dptica que muestra superficies de placa de la placa en huecograbado de
este modo fabricada. En la figura 4, la escala de cada micrografia en la direccion de eje X (direccion de eje horizontal)
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es 104.24 ym, y la escala de cada micrografia en la direccion de eje Y (direccion de eje vertical) es 78.43 um. En las
superficies de placa de la figura 4, las celdas que tienen un tamafio mas grande son las celdas de pantalla AM, y las
celdas que tienen un tamafio mas pequefio son las celdas de pantalla FM. Cuando se realizé la impresién sobre una
superficie de cartén corrugado con uso de la placa en huecograbado de este modo fabricada, se obtuvo una gradacién
rica como se muestra en la figura 5. No se observé muaré.

Como se describié anteriormente, en los ejemplos, incluso en el caso de impresion realizada en una superficie de
cartén corrugado que era pobremente adecuada para la impresion, el rango de densidad se incrementé en
comparacioén con el caso convencional de tal manera que se logré una gradacion rica y se realizaron ajustes de tonos
finos. Adicionalmente, el muaré fue suprimido.

(Ejemplo comparativo 1)

La elaboracion de placas con laser se realizé con uso del aparato de elaboracion de placas en huecograbado con
laser fabricado por THINK LABORATORY Co., Ltd. (nombre de producto: sistema de elaboracion de placas en
huecograbado con laser totalmente automatico FX80) para fabricar una placa en huecograbado en la cual se
proporcionaron celdas de pantalla FM en la relacion de 1% y a la profundidad de 3 pm. La figura 6 muestra una
superficie de placa de la placa en huecograbado de este modo fabricada. Cuando se realizé la impresion con uso de
la placa en huecograbado de este modo fabricada, no se observé muaré, pero los puntos parecian dispersos, dando
como resultado una apariencia rugosa del producto impreso.

(Ejemplo comparativo 2)

De manera similar al ejemplo comparativo 1, se fabricé una placa en huecograbado, en la cual se proporcionaron
celdas de pantalla FM en la relacion de 10% y a la profundidad de 3 um. La figura 7 muestra una superficie de placa
de la placa en huecograbado de este modo fabricada. Cuando se realizd la impresiéon con uso de la placa en
huecograbado de este modo fabricada, no se observd muaré, pero los puntos parecian dispersos, dando como
resultado una apariencia rugosa del producto impreso.

(Ejemplo comparativo 3)

La elaboracion de placas con laser se realizé con uso del aparato de elaboracion de placas en huecograbado con
laser fabricado por THINK LABORATORY Co., Ltd. (nombre de producto: sistema de elaboracion de placas en
huecograbado con laser totalmente automatico FX80) para fabricar una placa en huecograbado que incluye 3% de
puntos, 5% de puntos, 10% de puntos, 20% de puntos, 30% de puntos, 40% de puntos, 50% de puntos, 60% de
puntos, 70% de puntos, 80% de puntos, 90% de puntos, y 100% de puntos al usar solo celdas de pantalla AM formadas
a una profundidad de 20 pym. El numero de lineas por pulgada fue 200. La figura 8 es un conjunto de micrografias de
interferencia optica que muestra superficies de placa de la placa en huecograbado de este modo fabricada. En la figura
8, la escala de cada micrografia en la direccion de eje X (direccion de eje horizontal) es 104.24 uym, y la escala de
cada micrografia en la direccion de eje Y (direccion de eje vertical) es 78.43 ym. Cuando se realizé la impresion sobre
una superficie de carton corrugado con uso de la placa en huecograbado de este modo fabricada, se obtuvo la
gradacién como se muestra en la figura 9, y esta gradacién no fue tan rica como las de los ejemplos mencionados
anteriormente. Adicionalmente, se observé muaré en algun grado.
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REIVINDICACIONES

1. Una placa de impresion por huecograbado, que comprende celdas de pantalla FM y celdas de pantalla AM las
cuales se forman simultaneamente en una superficie de placa de la misma en cada escala de grises, en donde la
profundidad de todas las celdas AM es diferente de la profundidad de las celdas FM vy, viceversa, la profundidad de
todas las celdas FM es diferente de la profundidad de las celdas AM.

2. Una placa de impresién por huecograbado de acuerdo con la reivindicacién 1, en donde las celdas de pantalla FM
y las celdas de pantalla AM las cuales son diferentes en profundidad, las celdas menos profundas son subceldas y las
celdas mas profundas son celdas principales, y en donde un area superficial de cada una de las celdas principales es
mayor que un area superficial de cada una de las subceldas.

3. Una placa de impresion por huecograbado de acuerdo con la reivindicaciéon 2, en donde las celdas de pantalla FM
corresponden a las subceldas, y las celdas de pantalla AM corresponden a las celdas principales.

4. Una placa de impresion por huecograbado de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, en donde
cada una de las celdas de pantalla FM tiene una profundidad de 2 ym a 10 ym, y cada una de las celdas de pantalla
AM tiene una profundidad de 11 pm a 30 um.

5. Un método para fabricar una placa de impresién por huecograbado que incluye celdas de pantalla FM y celdas de
pantalla AM las cuales se forman simultdneamente en una superficie de placa de la misma en cada escala de grises,
en donde la profundidad de todas las celdas AM es diferente de la profundidad de las celdas FM vy, viceversa, la
profundidad de todas las celdas FM es diferente de la profundidad de las celdas AM.

6. Un método para fabricar una placa de impresién por huecograbado de acuerdo con la reivindicacién 5, en donde
las celdas de pantalla FM y las celdas de pantalla AM las cuales son diferentes en profundidad, las celdas menos
profundas son subceldas, y las celdas mas profundas son celdas principales, y en donde un area superficial de cada
una de las celdas principales es mayor que un area superficial de cada una de las subceldas.

7. Un método para fabricar una placa de impresiéon por huecograbado de acuerdo con la reivindicacion 6, en donde
las celdas de pantalla FM son las subceldas, y las celdas de pantalla AM son las celdas principales.

8. Un método para fabricar una placa de impresion por huecograbado de acuerdo con la reivindicaciéon 5 o 6, que
comprende ademas:

una etapa de formacion de subcelda para formar las subceldas a través de aplicacién de protector, exposicion,
desarrollo, corrosién, y eliminacion del protector; y

una etapa de formacién de celda principal para formar las celdas principales a través de aplicacion de protector,
exposicion, desarrollo, corrosion, y eliminacion del protector.

9. Un método para fabricar una placa de impresiéon por huecograbado de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 5 a 8, en donde cada una de las celdas de pantalla FM tiene una profundidad de 2 ym a 10 ym, y
cada una de las celdas de pantalla AM tiene una profundidad de 11 ym a 30 ym.
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